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IMS Aluminiumkern-Leiterplatten

Ausfihrung: Einseitig

Min. Bohrlochenddurchmesser: 1,0mm

Min. Leiterbahnbreite 0,125mm
Min. Leiterbahnabstand 0,1725mm
Lotstopplack: Grin/Weil3 / Schwarz
Bestuckungsdruck: Weil3/Schwarz
Oberflache: HAL Bleifrei
Abstand Kontur - Kupfer: 0,3mm
Konturbearbeitung: Frasen
Kupferaufbau: 0,035mm
Isolationsschicht: 0,700 mm
Tragerlage /Aluminium: 1,5mm

Optional (gegen Aufpreis) ist es méglich Tiefenfrasungen, Senkbohrungen sowie Gewinde zu integ-
rieren. Diese Daten mussen separat angeliefert werden und werden von uns in den Formaten DXF
oder Target-Frontplattendesigner akzeptiert.

Isolationsschicht

Tragerlage aus Aluminium

Signallage aus Kupfer
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